Hardware Engineer (Konstruktor elektronik)
(junior/mid.)

Praca w biurze w Warszawie lub Wroclawiu

Podstawowe obowiazki

Jako cztonek wigkszego multi-dyscyplinarnego zespotu bedziesz uczestniczy¢ w rozwoju
cyfrowych urzadzen i podsystemow telekomunikacji bezprzewodowej. Do Twoich giéwnych
obowigzkow na tym stanowisku naleze¢ bedzie:

o Projektowanie i rozwdj sprz¢tu wbudowanego oraz: analiza wymagan, wybor
komponentow, rysowanie schematow, projektowanie wielowarstwowych obwodéw
drukowanych, tworzenie dokumentacji produkcyjnej, przeprowadzanie testow,
sporzadzanie raportow,

e Przeprowadzanie symulacji uktadow analogowych i cyfrowych,

e Przygotowywanie specyfikacji technicznych i raportowanie wynikow,

e Wykrywanie i naprawa uszkodzonych obwodow, modyfikacja prototypow,

e Wsparcie procesu zakupu 1 produkc;ji,

o Budowanie stanowisk testowych, przeprowadzanie pomiardw i testow
funkcjonalnych,

e Wspolpraca z innymi zespotami inzynierskimi,

e Praca z technologiami bezprzewodowymi takimi jak LoRa, 5G, NBIloT oraz
przewodowymi interfejsami Ethernet, CAN, SPI, PCI-e, LVDS oraz innymi,

e Pracaw S$rodowiskach takich jak, Altium Designer, Matlab, SIwave 1 innych,

e Praca wedlug wymagan ECSS

Wymagania:

o Wyksztalcenie wyzsze techniczne (preferowany kierunek elektronika i
telekomunikacja),

o 3 lata doswiadczenia na podobnym stanowisku, preferowani kandydaci z praktycznym
doswiadczeniem w projektach RF oraz high speeds,

e Znajomo$¢ zagadnien EMC, EMI, kontroli impedancji oraz integralno$ci sygnatow,

e Umiejetnos¢ testowania oraz rozwigzywania problemow,

e Umiejetno$¢ postugiwania si¢ dokumentacja techniczng ,

o Umiejetnos¢ postugiwania sie sprzetem pomiarowym takim jak: oscyloskop,
analizator widma, generator oraz innym podstawowym sprzetem laboratoryjnym,

e Umiejetnosci komunikacji pisemnej i werbalnej niezbgdne przy wspotpracy w
mi¢dzynarodowym zespole,

e Motywacja do osiggania wynikow i codziennego postepu przy pracy nad
skomplikowanymi zagadnieniami.

Jesli nie posiadasz wszystkich wymienionych umiejetnosci, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
si¢ ich nauczy¢. Dlatego zachgcamy do przestania CV.

Mile widziane:

e Wiedza na temat projektowania obwodow RF oraz anten.



e Doswiadczenie z przetwornicami DCDC oraz konstrukcjami zasilanymi bateryjnie.
e Znajomos¢ zagadnien i technologii sieci mobilnych takich jak: 3D, 4G/LTE 1 5G.

e Znajomos$¢ standardow ECSS

e Zdolnosci manualne, w tym lutowanie SMD

e Znajomos$¢ technologii produkcji ptyt PCB

Region: woj. mazowieckie, dolnoslaskie

CV prosimy przesta¢ na adres: recruitment@thorium.space w tytule maila wpisujac nazwe
stanowiska z ofert pracy oraz tre$¢ klauzuli:

»Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb¢dnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
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